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Pese al declive de los discursos como

el marketing urbano o la arquitectura
espectaculo, las grandes infraestructuras
de transporte siguen siendo una necesidad
para las ciudades que quieren participar
de la economia global. Asi, no es casual
que el nuevo aeropuerto de Santiago sea
el edificio en construccién mas grande

de Chile. Pero su tamaiio no sélo tiene
que ver con la cantidad de pasajeros que
recibird, sino también con la escala de sus
principales usuarios: las aeronaves.

R esultado de un concurso publico internacional

(que considera la consultoria integral del proyecto
de ingenieria basica incluyendo 26 especialidades y
posteriormente la ingenieria de detalles), el nuevo
aeropuerto Arturo Merino Benitez (AMB) busca satisfacer,
en una primera etapa, la demanda de pasajeros para el
periodo 2015-2030, para luego seguir hasta el 2045.

Para la primera etapa, un estudio determiné una
demanda de operaciones para 38 millones de pasajeros
al afio, atendiendo a 5.796 personas en hora punta.

Asi, se definieron no sélo las capacidades del campus
aeroportuario (pistas, calles de rodaje, plataformas,
edificios terminales, estacionamientos, etc.), sino tam-
bién una arquitectura acorde a cada proceso (control de
pasaportes, retiro de equipaje, etc.), utilizando férmulas
establecidas por 1aTA (siglas en inglés para Asociacion
Internacional de Transporte Aéreo). Considerando es-
tas magnitudes, se busca una arquitectura que entienda
los aeropuertos como complejos donde los usuarios

son tanto los pasajeros como las aeronaves y donde los
movimientos de estas ultimas son los que determinan
las configuraciones, emplazamientos y espacios.

Area de movimiento de aeronaves
El proyecto contempla ampliar de 18 a 67 los puntos
de contacto (puertas) entre las aeronaves y el terminal,
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mas 10 unidades remotas para pasajeros y carga.
Dichos puntos se disponen en dos lineas paralelas de
6 espigones perpendiculares a las pistas de aterrizaje
existentes. Los espigones se comunican entre si por
corredores de circulacién doble que segregan los flujos
de salida y llegada. Esta configuracion concilia el

area de movimientos con la infraestructura existente
y la franja central del predio, donde se desarrolla el
complejo de terminales de pasajeros y el area publica
del aeropuerto.

Plan maestro de area publica

El plan maestro propone una nueva dimensién publica,
que concentra en una misma zona las edificaciones
destinadas a servicios publicos, protegidas del flujo
vehicular por una franja de vegetacién que conserva

y prolonga las avenidas arboladas existentes. En

su interior, una gran avenida peatonal se extiende

en sentido norte-sur y remata en el Complejo de
Terminales de Pasajeros (cTP), lo que inyecta vida
urbana a la experiencia de funcionarios y usuarios.

El cTp es un grupo de edificios - el Terminal
Nacional, el nuevo Terminal Internacional y el edificio
Plaza Central de estacionamientos - que opera como
una instalacién tinica. Su emplazamiento crea un gran
patio publico central desde donde se accede a ambos
terminales. Este patio permite que los pasajeros puedan
trasladarse entre terminales a través de un espacio
publico al aire libre.

Nuevo Terminal Internacional de Pasajeros
El nuevo Terminal Internacional de Pasajeros se define
desde tres coordenadas. En primer lugar, a partir de los
procesos que alberga. Se separan los flujos de entraday
salida de pasajeros en dos niveles, interconectados por
un tercer espacio dotado de las instalaciones y recintos

técnicos de apoyo a los dos niveles principales. Este nivel

intersticial permite flujos simultdneos de pasajeros,
reduce 4reas edificadas y optimiza sistemas de clima
y equipaje. Adicionalmente se incorpora un nivel
subterrdneo para flujo y manejo de equipajes entre los
dos sistemas de espigones.
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La segunda coordenada agrupa los procesos de acuerdo
a su vocacion publica: vincula los salones con el gran
patio central del cTP y relega al interior del edificio los
procesos de control de pasajeros. De la misma manera,
se crea un tercer gran hall que conecta los flujos del
terminal con los espigones, orientado hacia la fachada
sur del proyecto con vistas hacia el eje ptblico y la
cordillera de Los Andes.

Finalmente, se desarrolla una gran cubierta de
geometria alabeada que toma altura hacia los espacios
de mayor congregacién y que remite tanto a la geografia
del valle central como a la tradicién moderna de edificios
aeroportuarios iniciada por el terminal de Twa de
Eero Saarinen. A ello se suman estrategias de control
solar pasivo, una envolvente de cristal doble y paneles
opacos en spandrel para las fachadas expuestas, que
optimizan los niveles de radiacion solar al interior. Los
sistemas de climatizacién - con unidades de frecuencia
variable - funcionan de acuerdo a la demanda, mientras
la utilizacién de cubiertas verdes en los edificios de
estacionamiento reduce la acumulacién de calor por
radiacién solar. ARQ
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Plan maestro / Masterplan
E./S.1:10.000
© Stantec Amunategui Barreau

LEYENDA / LEGEND

1. Remodelacién terminal
existente vuelos
nacionales / Refurbishment
existent national terminal

2. Nuevo Terminal
Internacional / New
International Terminal

3. Plaza central de
estacionamientos /
Central parking plaza

4. Nuevos edificios publicos /
New public buildings

v

. Nuevos edificios de carga /
New cargo buildings

6. Edificio de carga existente /
Existent cargo building

7. Estacionamientos / Parking

8. Desarrollo inmobiliario /
Real estate development
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Planta primer nivel, llegadas /
First level plan, arrivals
E./S.1:5.000
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LEYENDA / LEGEND

1.

Remodelacién terminal
existente vuelos nacionales /
Refurbishment existent national
terminal

. Nuevo Terminal Internacional /

New International Terminal

. Plaza central de

estacionamientos / Central
parking plaza

. Estacionamientos / Parking
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Planta tercer nivel, salidas /
Third level plan, departures
E./S.1:5.000
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Esquema abordaje /
Bording Scheme
S.E./N.S.
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Corte transversal procesador central / Central hall cross section
E./S.1:1.000
© Stantec Amunategui Barreau

Elevacién poniente procesador central / Central hall west elevation
E./S.1:1.000
© Stantec Amunategui Barreau

Corte longitudinal espigdn / Pier longitudinal section
E./S.1:1.000
© Stantec Amunategui Barreau

Elevacién sur espigén C / Pier C south elevation
E./S.1:1.000
© Stantec Amunategui Barreau

Corte longitudinal procesador central / Central hall longitudinal section
E./S.1:1.000
© Stantec Amunategui Barreau

Elevacién sur procesador central / Central hall south elevation
E./S.1:1.000
© Stantec Amunategui Barreau
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Escantillén espigones, fachada poniente /
Pier detail section, west facade

E./S.1:100

© Luis Vidal A. + ADPI
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